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Funkcni vzorek

Strukturalni prvek — vyhrevny element v in mold 3D strukture

»  Vsouladus platnou metodikou Uradu viady CR
je uplathovan funkéni vzorek ,Strukturalni
prvek — vyhfevny element v in mold 3D
struktufe®.

»  Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti s
feSenim projektu TACR NCK2 TN02000067

,Nové sméry v elektronice pro primysl 4.0 a

Obr. 1: Proces vstrikolisovani termoformovanych struktur s
CNT vrstvou a detail poloviny Al formy ze strany vstfikové medicinu 4.0 vramci diléiho projektu

trysky. TN02000067/010 , Tidt&na elektronika®.

»  Technické feSeni predstavuje hybridni vodivy
systém pro 3D strukturalni elektroniku, tvofeny
tisténou vrstvou modifikovanych uhlikovych
nanotrubic (CNT) na termoplastickém (typicky
polykarbonatovém) substratu. Systém je
navrzen jako ekologicka, recyklovatelna

alternativa  kovovych  vodivych  struktur.

Vyznacuje se mimoradnou procesni odolnosti,
ktera umozfuje tvarovani (termoforming) a

EVIDENENE €isLo: nasledné pfimé zaliti taveninou (in-mold
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injection) pfi zachovani kontinualni elektrické

Obr. 2: Vodivy strukturaini prvek na bazi CNT realizovany funkénosti a stability topného vykonu.

procesem termoformovani a vstrfikolisovani PC. » Jadrem feSeni je synergické spojeni

€isSLO PROJEKTU: N optimalizované tiskové formulace CNT (bez
TN02000067 < PAARRAARRARRARAANRARRA aglomeratu) a specifického vyrobniho postupu,
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dynamickém elektrickem buzeni. »  Elektricka stabilita: NarUst elektrického odporu
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